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年电子信息制造业营业收入、利润总额累计增速图表2021-2022年电子信息制造业和工业固
定资产投资累计增速图表2020-2022年中国消费电子相关产品当月出货量图表2020-2022年
中国新能源汽车月销售情况图表2021年财政科学技术支出情况图表2021年分行业规模以上
工业企业研究与试验发展（R&D）经费情况图表2021年各地区研究与试验发展（R&D）经
费情况图表中国半导体企业专利榜top10名单图表半导体产业链示意图图表半导体上下游
产业链图表半导体产业转移和产业分工图表集成电路产业转移状况图表全球主要半导体厂
商图表2014-2021年全球半导体市场
销售规模图表2021年全球半导体
行业产品市场份额图表2021年全球半导体销售额区域分布结构图表1980-2026年半导体研发
支出水平和行业研发/销售比率及预测图表2021年半导体厂商营收榜单图表2008-2022年半
导体产业资本开支及增幅情况图表2019-2022年半导体企业资本开支增幅排行图表国内半导
体发展阶段图表国家集成电路产业发展推进纲要图表2014-2021年中国半导体市场销售规模
图表2021年中国集成电路分领域销售份额图表2017-2021年中国集成电路产业销售额增长情
况图表2020-2021年集成电路产品领域分布情况图表2017-2021年中国集成电路产品进口情
况图表2021-2022年中国集成电路进口量及增长情况图表2021-2022年中国集成电路进口额
及增长情况图表2021-2022年中国集成电路进口量及金额增长情况图表2017-2021年中国集
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成电路产品出口情况图表2021-2022年中国集成电路出口量及增长情况图表2021-2022年中
国集成电路出口额及增长情况图表2021-2022年中国集成电路出口量及金额增长情况图表20
22年中国集成电路区域产量图表2022年中国集成电路产量区域占比图表2022年中国集成电
路各省市产量排行榜图表IC设计的不同阶段图表2015-2021年中国IC设计市场销售额及同
比增速图表2016-2021年中国IC设计公司数量图表2020-2021年IC设计企业人员情况图表2020
-2021年全国主要城市和地区IC设计业规模图表2015-2021年集成电路布图设计专利申请数
量及增速图表2015-2021年集成电路布图设计专利发证数量及增速图表2021年IC设计企业资
本市场图表从二氧化硅到“金属硅”图表从
“金属硅”到多晶硅
图表从晶
柱到晶圆图表2015-2
021年中国IC制造业销售规模及同比增速
图表中国芯片
制造企业TOP10名单图表国内10大晶圆厂的排名情况图表现代电子封装包含的四个层次图
表根据封装材料分类图表目前主流市场的两种封装形式图表封装技术微型化发展图表SOC
与SIP区别图表封测技术发展重构了封测厂的角色图表2017-2022年先进封装市场规模预测
图表2015-2022年FOWLP市场空间图表2015-2021中国IC封装测试业销售规模及同比增速图
表2021年中国大陆本土封测代工企业TOP10图表2015-2021年全球半导体设备销售情况图表
2021年全球半导体设备产品结构图表2021年全球半导体设备销售市场份额占比情况图表20
21年全球半导体设备厂商TOP15图表2015-2021年中国大陆半导体设备销售额及增速图表20
07-2022年晶圆制造每万片/月产能的投资量级图表晶圆制造各环节设备投资占比图表我国
主要半导体设备企业情况分析图表中国半导体设备代表企业的产品布局（一）图表中国半
导体设备代表企业的产品布局（二）图表2022年企业招标情况图表2016-2020年中国半导体
设备国产化情况分析图表2020年半导体设备国产化率图表2022年企业完成招标设备国产化
率图表半导体设备行业上市公司名单图表2017-2021年半导体设备行业上市公司资产规模及
结构图表半导体设备行业上市公司上市板分布情况图表半导体设备行业上市公司地域分布
情况图表2017-2021年半导体设备行业上市公司营业收入及增长率图表2017-2021年半导体
设备行业上市公司净利润及增长率图表2017-2021年半导体设备行业上市公司毛利率与净利
率图表2017-2021年半导体设备行业上市公司营运能力指标图表2021-2022年半导体设备行
业上市公司营运能力指标图表2017-2021年半导体设备行业上市公司成长能力指标图表2021
-2022年半导体设备行业上市公司成长能力指标图表2017-2021年半导体设备行业上市公司
销售商品收到的现金占比图表2020-2022年全球半导体晶圆制造设备销售市场规模图表2021
年晶圆制造设备市场结构占比图表光刻、刻蚀、成膜成本占比图表2021年全球晶圆产能区
域分布情况图表硅片制造设备厂商图表各种类型的CVD反应器及其主要特点图表2018-202
4年全球半导体晶圆加工设备
市场规模及预测图表2018-2024年晶圆加工设备
中先进制程占比分析图表2018-2024年300mm（12英寸）晶圆设备占情况图表2020年晶圆加
工设备市场结构图表在硅片表面构建半导体器件的过程图表正性光刻与负性光刻对比图表
旋转涂胶步骤图表涂胶设备构成图表光刻原理图图表显影过程示意图图表干法（物理）、
湿法（化学）刻蚀原理示意图图表半导体光刻技术原理图表光刻技术曝光光源发展历程图
表光刻机工作原理图图表晶体管内部结构
图图表光刻机
产品发展历程图表步进式投影示意图图表浸没式光刻机原理图表光刻机产业链及关键企业
图表2016-2020年光刻机全球年度销售额及增速图表2015-2020年光刻机全球单季度销量及
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增速图表2017-2022年全球光刻机销量图表2021年全球光刻机市场份额占比情况图表2015-20
20年ArF immersion光刻机竞争格局图表2015-2020年ArF dry光刻机竞争格局图表2015-2020年
KrF光刻机竞争格局图表2015-2020年i-line光刻机竞争格局图表中国光刻机相关企业技术进
展情况图表2012-2021年ASML公司EUV光刻机出货量及销售额图表刻蚀工艺原理图表刻蚀
分类示意图图表主要刻蚀参数图表干法刻蚀优点分析图表干法刻蚀的应用图表传统反应离
子刻蚀机示意图图表电子回旋加速振荡刻蚀机（ECR）示意图图表电容、电感耦合等离子
体刻蚀机（CCP、ICP）示意图图表双等离子体源刻蚀机示意图图表原子层刻蚀（ALE）
工艺示意图图表2020年CCP刻蚀和ICP刻蚀设备市场占比图表2020年全球刻蚀设备市场份
额情况图表2019-2020年全球半导体设备公司刻蚀业务收入情况图表2015-2020年干法刻蚀
企业市场份额图表2015-2020年半导体刻蚀市场结构分析图表2015-2020年介质刻蚀市场份
额图表2019-2021年中国刻蚀设备市场规模图表2020年中国大陆刻蚀设备厂家市场份额占比
情况图表国内刻蚀设备相关企业技术情况图表2020年刻蚀机采购情况图表2020年华虹六厂
刻蚀机采购情况图表晶圆制造工艺中清洗步骤和目的图表各类常见的半导体清洗工艺对比
图表石英加热槽结构图表兆声清洗槽结构图表2018-2024年全球清洗设备市场规模及预测图
表中国半导体清洗设备公司业务布局图表清洗步骤约占整体步骤比重图表制程结构升级下
清洗设备市场未来趋势图表盛美上海半导体清洗设备图表2022年华虹无锡清洗/去胶设备
采购情况图表盛美半导体中标的清洗设备情况图表半导体测试流程及设备示意图图表晶圆
制造的前道工艺检测环节设备一览图表IC产品的不同电学测试图表集成电路的生产流程及

检测
设备主要竞争者图表2021年全球半导体测试设备市场结构情况图表中国测试设备产品结构
图表中国测试设备细分市场规模图表半导体测试设备市场及生产厂商情况图表各主流测试
设备公司产品情况一览图表泰瑞达部分产品介绍图表泰瑞达并购历史图表2019-2020年泰瑞
达公司综合收益表图表2019-2020年泰瑞达公司分部资料图表2019-2020年泰瑞达公司收入
分地区资料图表2020-2021年泰瑞达公司综合收益表图表2020-2021年泰瑞达公司分部资料
图表2020-2021年泰瑞达公司收入分地区资料图表2021-2022年泰瑞达公司综合收益表图表20
21-2022年泰瑞达公司分部资料图表2021-2022年泰瑞达公司收入分地区资料图表爱德万部
分产品介绍图表2000-2020年爱德万参股、并购事件图表2019-2020年爱德万测试综合收益
表图表2019-2020年爱德万测试分部资料图表2019-2020年爱德万测试收入分地区资料图表20
20-2021年爱德万测试综合收益表图表2020-2021年爱德万测试分部资料图表2020-2021年爱
德万测试收入分地区资料图表2021-2022年爱德万测试综合收益表图表2021-2022年爱德万
测试分部资料图表2021-2022年爱德万测试收入分地区资料图表2020年全球半导体测试机市
场结构情况图表2021年全球半导体
测试机市场竞争格局情况图表2021年中国半导体测试机市场竞争格局情况图表重力式、转
塔式、平移式分选机性能比较图表分选机技术难点图表国内外先进厂商分选机性能比较图
表探针台主要结构示意图图表探针台技术难点图表国内外先进厂商探针台对比图表2020年
中国单晶硅片生长炉数量统计（一）
图表2020年中国单晶硅

单晶硅
片生长炉数量统计（四）图表单晶炉设备国内竞争厂商概况图表国外晶体生长炉设备供应
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厂商概况图表北方华创、Mattson氧化/退火设备中标情况图表2020年已中标企业氧化扩散
设备占比图表氧化/扩散炉市场竞争格局图表北方华创氧化/扩散设备图表主要半导体薄膜
沉积工艺比较图表薄膜生长设备图表中国薄膜沉积设备相关企业技术进展图表2022年华虹
无锡和积塔薄膜沉积设备

薄膜沉积设备
图表化学机械抛光（CMP）工作原理图表2020-2022年全球CMP设备市场规模情况图表201
7-2021年中国大陆CMP设备市场规模及增速图表2022年华虹无锡化学机械抛光设备采购情
况图表2021年化学机械抛光设备采购情况图表应用材料主要半导体设备产品图表2019-2020
年应用材料综合收益表图表2019-2020年应用材料分部资料图表2019-2020年应用材料收入
分地区资料图表2020-2021年应用材料综合收益表图表2020-2021年应用材料分部资料图表20
20-2021年应用材料收入分地区资料图表2021-2022年应用材料综合收益表图表2021-2022年
应用材料分部资料图表2021-2022年应用材料收入分地区资料图表2019-2020年泛林集团综
合收益表图表2019-2020年泛林集团分部资料图表2019-2020年泛林集团收入分地区资料图
表2020-2021年泛林集团综合收益表图表2020-2021年泛林集团分部资料图表2020-2021年泛
林集团收入分地区资料图表2021-2022年泛林集团综合收益表图表2021-2022年泛林集团分
部资料图表2021-2022年泛林集团收入分地区资料图表ASML基本信息图表阿斯麦发展里程
碑事件图表阿斯麦产品研发历程图表EUV光刻系统产品组合图表浸入式系统产品组合图表
干燥系统产品组合图表计量和检测
产品组合图表2019-2020年阿斯麦综合收益表图表2019-2020年阿斯麦分部资料图表2019-202
0年阿斯麦收入分地区资料图表2020-2021年阿斯麦综合收益表图表2020-2021年阿斯麦分部
资料图表2020-2021年阿斯麦收入分地区资料图表2021-2022年阿斯麦综合收益表图表2021-2
022年阿斯麦分部资料图表2021-2022年阿斯麦收入分地区资料图表东京电子公司产品示意
图图表2019-2020年东京电子分部资料图表2019-2020年东京电子收入分地区资料图表2019-2
020年东京电子综合收益表图表2020-2021年东京电子综合收益表图表2020-2021年东京电子
分部资料图表2020-2021年东京电子收入分地区资料图表2021-2022年东京电子综合收益表
图表2021-2022年东京电子分部资料图表2021-2022年东京电子收入分地区资料图表东京电
子2022财年的目标和结果图表晶盛机电主营业务布局图表2019-2022年晶盛机电总资产及净
资产规模图表2019-2022年晶盛机电营业收入及增速图表2019-2022年晶盛机电净利润及增
速图表2021年晶盛机电主营业务分行业图表2021年晶盛机电主营业务分地区图表2019-2022
年晶盛机电营业利润及营业利润率图表2019-2022年晶盛机电净资产收益率图表2019-2022
年晶盛机电短期偿债能力指标图表2019-2022年晶盛机电资产负债率水平图表2019-2022年
晶盛机电运营能力指标图表2019-2022年捷佳伟创总资产及净资产规模图表2019-2022年捷
佳伟创营业收入及增速图表2019-2022年捷佳伟创净利润及增速图表2021年捷佳伟创主营业
务分行业图表2021年捷佳伟创主营业务分地区图表2019-2022年捷佳伟创营业利润及营业利
润率图表2019-2022年捷佳伟创净资产收益率图表2019-2022年捷佳伟创短期偿债能力指标
图表2019-2022年捷佳伟创资产负债率水平图表2019-2022年捷佳伟创运营能力指标图表2010
-2022年中微公司累计装机台数图表2019-2022年中微公司总资产及净资产规模图表2019-202
2年中微公司营业收入及增速图表2019-2022年中微公司净利润及增速图表2021年中微公司
主营业务分行业图表2021年中微公司主营业务分地区图表2019-2022年中微公司营业利润及
营业利润率图表2019-2022年中微公司净资产收益率图表2019-2022年中微公司短期偿债能
力指标图表2019-2022年中微公司资产负债率水平图表2019-2022年中微公司运营能力指标
图表2019-2022年北方华创总资产及净资产规模图表2019-2022年北方华创营业收入及增速
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图表2019-2022年北方华创净利润及增速图表2021年北方华创主营业务分行业图表2021年北
方华创主营业务分地区图表2019-2022年北方华创营业利润及营业利润率图表2019-2022年
北方华创净资产收益率图表2019-2022年北方华创短期偿债能力指标图表2019-2022年北方
华创资产负债率水平图表2019-2022年北方华创运营能力指标图表2019-2022年芯源微总资
产及净资产规模图表2019-2022年芯源微营业收入及增速图表2019-2022年芯源微净利润及
增速图表2021年芯源微主营业务分行业图表2021年芯源微主营业务分地区图表2019-2022年
芯源微营业利润及营业利润率图表2019-2022年芯源微净资产收益率图表2019-2022年芯源
微短期偿债能力指标图表2019-2022年芯源微资产负债率水平图表2019-2022年芯源微运营
能力指标图表华峰测控主要产品及其用途介绍图表2019-2022年华峰测控总资产及净资产规
模图表2019-2022年华峰测控营业收入及增速图表2019-2022年华峰测控净利润及增速图表20
21年华峰测控主营业务分行业图表2021年华峰测控主营业务分地区图表2019-2022年华峰测
控营业利润及营业利润率图表2019-2022年华峰测控净资产收益率图表2019-2022年华峰测
控短期偿债能力指标图表2019-2022年华峰测控资产负债率水平图表2019-2022年华峰测控
运营能力指标图表半导体设备企业并购被并购方地域分布图表半导体设备公司并购的数量
和金额特征图表国内主要半导体设备企业图表2022年中国半导体设备行业全方位对比图表
2021-2022年北方华创、中微公司半导体设备相关业务毛利率情况对比图表先进半导体设备
的技术研发与改进项目投资概算图表先进半导体设备的技术研发与改进项目建设规划及进
度安排图表半导体设备研发与制造中心项目资金测算图表探针台研发及产业基地建设项目
资金总额测算图表探针台研发及产业基地建设项目设备投入资金测算图表探针台研发产业
基地建设项目建设规划图表探针台研发及产业基地建设项目进度安排图表高端晶圆处理设
备产业化项目投资概算图表高端晶圆处理设备产业化项目建设规划图表高端晶圆处理设备
产业化项目进度安排图表鸿晟信合对2023-2027年中国半导体设备销售规模预测
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